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部品検索からはじめる、RF回路設計の効率化！

株式会社図研では、株式会社ネクスティ エレクトロニクス様、株式会社オリエント

マイクロウェーブ様と一緒に、次世代RF回路設計環境構築を研究開発しています。

今回のオンライン展示会では、RF回路設計者がもっとも時間がかかっている部品

選定の省力化を実現する、株式会社ネクスティ エレクトロニクス様の技術者支援

サイト「e-NEXTY」をご紹介します。

●RF回路設計者が抱えている課題とは？
RF回路設計は、顧客から渡される仕様を満たすための

部品選定から仕事をスタートします。しかしながら、

各デバイスメーカのサイトはそれぞれに情報の粒度が異なり、

特性のグラフのPDFから所望の性能を引っ張り出すのが

大変骨の折れるワークでした。

●e-NEXTYの新機能
そこでこの技術者支援サイト「e-NEXTY」に、新たにRF部品のノイズ・ゲイン特性

比較ができる機能を盛り込みました。これにより、欲しいスペック範囲を入れることに

より、そのスペックを満たす部品をすぐに検索・比較、組み合わせることができます。

また、レベルダイヤグラムも即時に計算し、グラフを見ながら検討を進めることが可能

です。これらにより、設計者の初期検討の時間短縮を図ります。

●次世代RF設計環境
マイクロエレクトロニクス業界のRF回路設計者は、部品選定以外にも多くの課題を
抱えています。現場課題は設計環境固有のものであったり、人に依存する問題で

あったりさまざまです。こうした多種多様な問題に、どのようにアプローチするのがよい

のでしょうか？ 図研が提唱しているアプローチの一つは、CAD、部品検索や3D/

解析ツール連携を含めて、エンジアリングチェーン全体で解決を図るというものです。

そのような考え方のもと、図研は CR-8000 Design Force を活用したエレメカ

設計環境の活用や、RF回路設計用CAEツールと連携した設計環境構築などを

研究・開発しています。また、その有用性を現場で検証し、ベストプラクティスの設計

環境をご提案します。


